
电子主板导电胶：Hongjin-A2005

产品名称 电子主板导电胶：Hongjin-A2005

公司名称 深圳市宏进科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路49号5B
栋501

联系电话 0755-28307837 18688927121

产品详情
型号：Hongjin-A2005

规格：10ml/支

特性：电子主板导电胶Hongjin-A2005是单组份改性环氧树脂胶粘剂，加热固化，导电性能好，施工性能好，稳定性高；固化物耐湿、耐热、耐高低温，适用于电子行业尤其是晶振封装。

适用产品：本品适用于LED、LCD、石英谐振器、片式钽电解电容器、VFD、IC等方面的导电粘接。
产品优势：
1、导电性能好
2、稳定性高
3、粘接强度高
4、耐湿热，耐高低温
技术参数：

填料类型 银 粘度（mpa.s） 15000-30000   触变指数 ＞5固化时间 150℃30分钟

固化后性能

玻璃化转变温度  120℃热膨胀系数 TMA 穿刺模式 TMA 膨胀模式Tg 以下 38 ppm/℃ Tg 以上 165 ppm/℃热失重 0.25%TGA RT～300℃热传导系数  >20 W/ mK  体积电阻率 <10-5 Ωcm  2 点探针法芯片推力25℃  
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